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RESUME

L’objectif de ce travail est de déterminer expérimentalement les champs de déformation
dans un adhésif entre une structure aluminium et un patch composite. Ce champ de déformation
est représentatif du transfert de contraintes entre la structure et le patch composite. Nous
utilisons la corrélation d’images afin de déterminer la distribution et 1’évolution des champs de
déformation en cisaillement durant le chargement de la structure aluminium. Les résultats
expérimentaux sont comparés a des simulations aux éléments finis. Lors d’un essai de traction
cyclique, 1’évolution du champ de températures dans 1’épaisseur du substrat est mesurée par
thermographie infrarouge. L’amplitude des variations de température étant directement liée a la
contrainte, on peut alors observer le déchargement de 1’aluminium du a la présence du patch.

ABSTRACT

The main purpose of this work is to determine experimentally strain fields in an
adhesive joint between composite and aluminium. In practice this strain field is representative of
the stress transfer between a loaded structure and a reinforcement composite patch. Digital
Image Correlation allows the determination of shear strain field in the adhesive during loading
of the aluminium structure. Experimental results are finally compared to a finite element
simulation. During cyclic tensile tests, the evolution of the temperature field is measured
through the thickness of the aluminium substrate by using infrared thermography. The stress
relief in the aluminium is clearly observed.
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